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1994.10

15596893581

604931429@qq.com

教育背景

2013.09-2017.07 合肥工业大学 通信工程（本科）
2017.09-2020.07 西安电子科技大学 通信与信息系统（硕士）

工作经历

2020.07 – 2020.12 西安华为技术有限公司 通用软件开发

 负责IoT产品线，HiLink SDK的主控芯片适配功能开发和已有业务的维护工作，涉及领域包括设备扫描，设备发现，

配网，校验等工作内容。

2021.01 – 至今 西安荣耀终端有限公司 PC特性负责人

 作为荣耀PC底层软件BIOS模块的领域负责人，负责BIOS的功能开发以及版本迭代交付工作；

 作为MCU器件DFX的特性首席责任人，主导实现针对器件功能的升级和维测功能的方案设计和实现；

 作为F10一键还原特性业务主导方，牵头负责特性的BUG解决以及新增功能的开发和新平台的适配工作；

 主导实现AI大模型在各主流框架中的benchmark。

个人技能

 熟悉C/C++语言，理解C#语言；

 熟悉LiteOS轻量级系统，涵盖中断向量适配，外挂Flash适配，GPIO端口适配等SDK底层级工作内容，与定时器

Timer，任务调度等业务层级工作内容，熟悉DFX框架，可自主设计并实现升级维测的方案协议；

 熟悉笔记本BIOS（UEFI）的业务全流程，包括PEI，BDS，DXE等阶段工作流，以及底层UEFI与上层Windows的

交互机制；

 熟悉Windows系统镜像恢复机制，可设计实现机器异常时的恢复出厂功能。

项目经验

 主导交付六个PC项目中上百个BIOS软件版本：

担任PC软件BIOS模块的领域负责人，建立各版本的目标计划，通过晨会和周会快速识别阻塞问题，协调上

下游资源重点投入攻关，保障项目进展；其中关键特性如下：

1、设计实现图形化BIOS显示界面：

牵头设计实现图形化的BIOS显示界面，整合外部IBV资源，以及内部UX设计资源，参考不同终端设备的

UX显示，并借鉴世界100强的PC厂商的经验，最终设计具备与荣耀手机相似商务风格的UX交互显示方案，

高效交付首个荣耀自研图形化的BIOS显示界面。

2、设计实现门店演示样机管控方案：

设计从底层到上层的管控方案，并实现在底层加锁，上层校验的功能，进而防止门店演示样机被随意销

售的场景出现；放开管控的场景中，则通过云端推送OTA解锁补丁，上层加载后，利用与底层的交互通道，

破解底层的限制锁。



3、设计实现关机状态下显示电量的方案：

参考手机侧关机显示电量的实现，完成PC设备关机显示电量的方案设计，实现在敲击键盘，插拔适配器

等多种场景触发显示电量的功能，同时兼容正常的开机功能。

 设计MCU器件DFX特性归一化方案：

MCU硬件差异与项目差异，导致各项目中存在多种DFX升级维测方案实现，使得新项目需大量人力进行相关

功能开发，因此设计归一化的方案，快速迭代开发，减免人力；归一化方案采用对上提供统一的功能入口，对下

屏蔽硬件差异，适配统一的HAL层功能入口，同时采取将共有功能实现归一和保留独有特性接口的方式保障兼容

性；方案落地后，DFX相关人力减少45%。

 AI大模型benchmark框架搭建：

在Inter，AMD，QCOM等芯片平台中搭建benchmark的框架，并针对推理速度差异进行分析，再采用各个

芯片平台的加速框架下进行迭代优化。

 F10一键还原方案适配优化：

针对操作系统的区别，通过和微软沟通，了解系统版本的差异，开展平台级的适配工作；同时根据终端客户

的反馈意见，产品经理以及周边领域的诉求，设计并落地优化方案。

 HiLink SDK适配开发：

适配新增主控芯片Hi3861，包含GPIO端口，Flash读写，以及中断向量表等；保障设备连接可靠性，开发主、

备域名功能，并和云端，上层应用端开展联调工作；对接外部三方厂商，解决其在使用SDK时在设备扫描、发现，

配网、连接等领域的工作。

自我评价

高效完成上级部署的工作任务，工作目标能端到端完成闭环，工作前准备所需资源，工作中全力以赴，工作后

及时总结回顾；对待生活和工作都保持积极乐观的态度，能专注的做自己的事情不受外界干扰，性格随和，吃苦耐

劳，有较好的团队合作意识和能力。具有良好的心态和责任感，勇于面对挑战。
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